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INTEL DEVELOPER FORUM PEKING

Kudy budou kracet IT

ychle rostouci ¢insky
trh Intel
chladnym, a tak zde
poprvé probéhlo férum IDE
I pres nékteré mistni problémy
(nedodrzovani lidskych prav,
mala anglictiny)
nemuze Intel tuto oblast igno-
rovat, a tak uz zde ma na 7000
zaméstnanci a vyroste tu
itovarna na procesory. Na IDF
nikdy neni o novinky nouze
a ani v Pekingu tomu nebylo
jinak - prezentovano bylo asi
dvacet novych  produkti
a technologickych novinek.
Nejdrive néco k notebookiim
a nové platformé Santa Rosa, se

nenechéava

znalost

kterou jsme vas uz strucné
seznamili. Minuly rok vzrostl
prodej prenosnych pocitaca
celosvétoveé o 28 % a brzy pred-
honi i prodej stolnich pocitact
(v nékterych zemich se tak jiz
stalo). Kromé riistu vykonu se
pry v tomto roce do popredi
dostane i styl, design apod.
Notebooky se desktopovym
pocita¢tim vyrovnajiuzivoblas-
ti vykonu. Predveden byl napfi-
klad notebook Alienware Area
51 m 9750 se dvéma grafickymi
kartami v SLI rezimu.

Penryn: Do notehoolii i serveri
Mluvilo se v$ak samoziejmé
hlavné o procesorech, konkrét-
né o procesorech Penryn, které

Na IDF se mlu-
vilo hlavné o procesorech
a 45nanometrovém vyrob-
nim postupu.
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se zacnou vyrabét
45nanometrovou technologii.
Tyto procesory se objevi nejpr-
ve v desktopech a v pracovnich
stanicich a vroce 2008 se dosta-

novou,

nou i do notebookld - nova
platforma Montevina je ohldse-
na na prvni polovinu roku
a kromé nového procesoru
(s opét vylepsenymi uspornymi
mechanismy) bude zahrnovat
inovou ¢ipovou sadu (mj. pod-
pora paméti DDR3), bezdrato-
vou sitovou kartu s podporou
WIiMAX a vylepSenou pamét
Turbo Memory.

Penryn vsak neni jediny
procesor vyrabény 45nanome-
trovou technologii. Intel chysta
na pristi rok zcela novy maly
a usporny procesor s kédovym
jménem Silverthorne a také
zcela novou platformu -
Menlow. Mobilni Centrino pro
notebooky je sice Gspés$né, ale
Menlow ma4 jit jesté nize - do
PDA, UMPC (Ultra Mobile
PC) a specialnich interneto-
vych zafizeni (MID - Mobile
Internet Devices). Pracovni
verze procesoru uz existuje.

Intel prfechdzi na novou
vyrobni technologii kazdé dva
roky a mezi tim je$t¢ méni
architekturu. Po Penrynu tedy
muzeme ¢ekat 45nanometrovy
Nehalem (2008) a poté nastou-
pi 32nanometrova technologie

Mini-
aturni pocitace zatim nejsou
pFilis svizné. Intel pro né chys-
ta procesor ,,Silverthorne".

a procesory Westmere (2009)
a Sandy Bridge (2010). Do
konce roku bude mit Intel
v provozu dvé fungujici 45nm
tovarny a Ctyfi tovarny zpro-
vozni ve druhé poloviné roku
2008. AMD ma zpozdéni -
45nanometrovou technologii
zacne vyrabét az v poloviné
pristiho roku.

Rozhrani: Stale rychleji

Mluvilo  se  samozfejmé
i o zrychlovani dal$ich kom-
ponent, naptiklad rozhrani
cifikace SATA 2.6 z bfezna
tohoto roku, kde se fesil pre-
dev$im konektor Micro-SATA
pro pripojeni 1,8“ pevnych
diski a také ,,slimline konek-
tor pro tenké optické mecha-
niky. Dalsi specifikace (3.0) je
v jednani. Tykat se bude pre-
devs$im vyssi pfenosové rych-
losti - 6 Gb/s. Otazkou je,
jaky ma v brzké dobé zvyso-
vani teoretické rychlosti na
6 Gb/s smysl, kdyz soucasné
disky ani zdaleka nedosahuji
soucasného teoretického limi-
tu 3 Gb/s.

Intel pracuje i na rozsifeni
moznosti sbérnice PCle (tech-
nologie se vyviji pod kédovym
jménem Geneseo), tedy kon-
krétné na moznosti pripojeni
dalsiho specializovaného pro-

DRUHY DISPLEJ: RUI{TE

machni displej na notebooku
nemusi byt barevny - staci
usporny ,e-papir".

cesoru, nebo spise akcelerator
pro pocitani fyziky, védecké
vypocty, ekonomické modely,
rozpoznavani hlasu, komprese,

$ifrovani apod. Na nécem
podobném pracuje i AMD -
kédové jméno je Torrenza,
vysledky vsak mtizeme ocekd-

vat az nékdy v roce 2009.

Ilomunilcace: VSechno v jednom

Stranou neziistala ani bezdra-
tovd komunikace. V noteboo-
ku nebo PDA je totiz casto
mnoho bezdratovych komu-
nika¢nich prvku, tfeba Sest
radiovych zafizeni a pét antén
(Wi-Fi, Bluetooth, WiMAX,
UWB, GPS, GSM, 3G...)
s vlastnim ¢ipem. To je samo-
zfejmé neefektivni,
i energeticky naro¢né a zafi-
zeni se navzdjem rusi. Snahou
je tedy jednotné technické
feSeni v podobé jednoho
modulu, a pokud je to mozné,
se spole¢nou anténou. Prv-
nim produktem by mél byt
v roce 2009 radiovy modul,
ktery zvladne nékolik techno-
logii najednou.

Bezdratové USB bylo moz-
né na IDF vidét v nékolika
variantach, ale tak je tomu uz
nékolik let. Nez se toto reseni
dostane do bézného prodeje,
bude to jesté néjakou dobu
trvat.

cenove

Pavel Trousil

BEZDRATOVE USB: IiE]

vystavach uz je WUSB k vidé-
ni dlouho, v prodejnach vsak
tato zarizeni nenajdete.
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